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Abstract (en)
[origin: US2019352034A1] An applicator for stamped parts. An example applicator includes a stamped part strip roll made of a stamped part strip,
comprising a liner strip and stamped parts arranged separated from each other in a longitudinal direction on the liner strip. The applicator further
includes a liner strip take-up reel and a dispensing edge, which is arranged between the stamped part strip roll and the liner strip take-up reel in the
running direction, and around which the liner strip can be stripped off. The applicator additionally includes a suction belt, arranged at the dispensing
edge, with a pressing surface on an applicator tip, on which the stamped part, detached from the stamped part strip and transferred to the suction
belt, can be positioned.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Stanzlingsapplikator mit einer Stanzlingsbandrolle (2) aus einem Stanzlingsband (3), umfassend ein Linerband (4) und
auf dem Linerband (4) in einer Längsrichtung voneinander separiert angeordneten Stanzlingen (6), einer Linerbandaufwickelrolle (12), einer in
Laufrichtung zwischen der Stanzlingsbandrolle (2) und der Linerbandaufwickelrolle (12) angeordneten Spendekante (11), um die das Linerband (4)
abziehbar ist, einem an der Spendekante (11) angeordneten Saugriemen (14) mit einer Andrückfläche (17) an einer Applikatorspitze (16), auf der
ein vom Stanzlingsband (3) abgelöster und an den Saugriemen (14) übergebener Stanzling (6) positionierbar ist.
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